日本機械学会　第21回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2013）
（機械材料・材料加工部門企画）
機器展示出展要綱

(1)展示期間：　2013年11月9日（土）～11月10日（日）

(2)展示会場：　首都大学東京･南大沢キャンパス（東京都八王子市南大沢1-1）

(3)展示方法：  （標準仕様）

バックパネル：幅1,800mm×高さ2,100mm程度
展示テーブル：幅1,800mm×奥行450mm×高さ700mm
白クロス掛け，5A電源タップ，椅子1脚，社名看板

(4)展示設営日： 11月8日（金）13:00～17:00
(5)出展料（税込価格）： 50,000円
　　※ 後日，日本機械学会事務局より請求書を送付させていただきます 

(6)講演会ホームページ：　http://www.jsme.or.jp/conference/mpdconf13/index.html
特典：
1 1小間あたり２名様までの関係者登録をいたします
2 ご希望企業様は技術紹介セミナーにて発表できます（無料）

※昼食時間を利用したランチョンセミナー・発表時間10分程度の予定です

3 懇親会に1名を無料招待いたします
【申込方法】

(1)申込方法：別紙申込書に①～⑧をご記入の上，E-mailにてお送り下さいい

①展示品の内容，②展示用什器の希望有無，③その他ご希望，

④技術紹介セミナーの希望有無，⑤貴社名，⑥郵便番号・所在地，

⑦御担当者様の所属部署及び氏名，⑧電話番号・FAX番号・E-mail 

(2)申込締切日：2013年11月1日（金）　着信
(3)申込先・問合せ先:
首都大学東京　システムデザイン学部

担当：金子　新

E-mail　kaneko-arata@tmu.ac.jp

〒191-0065東京都日野市旭が丘6-6　　　　　　　　　　　
TEL　042-585-8638　FAX　042-583-5119
日本機械学会　第21回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2013）

機器展示　出展申込書
① 展示品の内容

　　　　　　　　   　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 展示用什器の希望有無

・机  　　□無　　□有 (　　本)
標準：1本（1800mm×450mm）
・椅子　　□無　　□有 (　　脚)
標準：1脚，最大2脚まで

・パネル　□無　　□有　　        標準：幅1.8m×高さ2.1m程度

　

③ その他ご希望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④ 技術紹介セミナーの発表　　希望する　　希望しない
 （一方を○で囲んで下さい）
⑤ 貴社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑥ 所在地　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑦ 御担当者所属部署

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者芳名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑧ 電話　　　　　　　　　　　　　　     FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail
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日本機械学会　第21回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2013）

カタログ展示出展要綱
(1)展示期間：　2013年11月9日（土）～11月10日（日）

(2)展示会場：　首都大学東京･南大沢キャンパス（東京都八王子市南大沢1-1）

(3)展示方法：　御提供のカタログは大会への参加者が自由に持ち帰れるよう，会社別にカタログ展示場に展示いたします

(4)展示点数と部数：　A4サイズで1社2～3種類，各50～100部程度

　　　　　　　　　  講演会終了後，カタログの残部は原則として返送はいたしません
返送が必要な場合は，着払いにてお送りいたします

(5)出展料（税込価格）： 20,000円
※ 後日，日本機械学会事務局より請求書を送付させていただきます 

(6)講演会ホームページ：　http://www.jsme.or.jp/conference/mpdconf13/index.html
【申込方法およびカタログ送付方法】

(1)申込方法：別紙申込書に①～⑥をご記入の上，E-mailにてお送り下さい

①カタログの内容，②カタログの点数，③貴社名，
④所在地，⑤御担当者様の所属部署及び氏名，
⑥電話番号・FAX番号・E-mail 

(2)申込締切日：2013年11月1日（金）　着信

(3)申込先・問合せ先:
首都大学東京　システムデザイン学部

担当：金子　新

E-mail　kaneko-arata@tmu.ac.jp

〒191-0065東京都日野市旭が丘6-6　　　　　　　　　　　
TEL　042-585-8638　FAX　042-583-5119
(4)着荷日・送付先：申し込み到着後に追ってご連絡いたします。

　　　　　　　　　　　

日本機械学会　第21回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2013）

カタログ展示　出展申込書

① カタログ内容

　　　　　　　　   　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
② カタログの点数　　　　　　　　　点

③ 貴社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④ 所在地　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤ 御担当者所属部署

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者芳名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑥ 電話　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail
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日本機械学会　第21回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2013）

（機械材料・材料加工部門企画）
プログラム冊子広告掲載要綱
(1) 広告対象：　発行部数500部のプログラム冊子の掲載広告
	場所
	料金

	表紙２（1色　1頁）　
	35,000円

	表紙３（1色　1頁）
	25,000円

	表紙４（1色　1頁）
	30,000円

	後　付（1色　1頁）
	20,000円

	後　付（1色1/2頁）

	15,000円


※後付け広告の場所の指定は申し受けかねますのでご了承ください
※ 後日，日本機械学会事務局より請求書を送付させていただきます
(2) 広告原稿：　原稿は申込企業様での作成をお願いいたします
(3) 申込および入稿締切

申込締切日：2013年10月 4日（金）　着信
広告入稿期限：2013年10月11日（金）　必着

※広告原稿の作成要領と送付先は申し込み到着後にご連絡いたします
(4) 講演会ホームページ：　http://www.jsme.or.jp/conference/mpdconf13/index.html
【申込方法】

(1) 申込方法：別紙申込書に①～⑧をご記入の上，E-mailにてお送り下さい

①広告内容，②貴社名，③所在地，

④御担当者様の所属部署及び氏名，⑤電話番号・FAX番号・E-mail 
(2) 申込締切日：2013年10月4日（金）　着信
(3) 申込先・問合せ先:
首都大学東京　システムデザイン学部

担当：金子　新

E-mail　kaneko-arata@tmu.ac.jp

〒191-0065東京都日野市旭が丘6-6　　　　　　　　　　　
TEL　042-585-8638　FAX　042-583-5119
日本機械学会　第21回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2013）

プログラム冊子広告掲載　申込書

① 広告内容
ご出稿ご希望の（　　）内に○を記して下さい
	出稿希望
	場所
	料金

	（　　　）
	表紙２（1色　1頁）　
	35,000円

	（　　　）
	表紙３（1色　1頁）
	25,000円

	（　　　）
	表紙４（1色　1頁）
	30,000円

	（　　　）
	後　付（1色　1頁）
	20,000円

	（　　　）
	後　付（1色1/2頁）

	15,000円


　　　　

貴社御連絡先　　　　　　　　　

③ 貴社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④ 所在地　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤ 御担当者所属部署

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者芳名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑥ 電話　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

	本　会

記入欄
	受付日
	整理No.

	
	
	


